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证券代码：300666                                    证券简称：江丰电子 

债券代码：123123                                    债券简称：江丰转债 

宁波江丰电子材料股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

  编号：2022-004 

投资者关系 

活动类别 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

■现场参观  

□其他 （电话会议） 

参与单位名称及

人员姓名 

单位名称 姓名 

浙商证券 蒋高振 

浙商证券 赵洪 

宝盈基金 张天闻 

时间 2022 年 2 月 10 日 

地点 公司会议室 

上市公司 

接待人员姓名 
董事兼总经理 JIE PAN、董事会秘书兼投资总监蒋云霞 

投资者关系活动

主要内容介绍 

投资者在公司会议室与公司高管人员进行问答交流，并

参观了公司产品展厅，问答交流的具体内容如下： 
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1、公司拓展半导体零部件市场的原因是什么？ 

回复：半导体零部件应用于精密的半导体制造，其技术

门槛较高，并且有着小批量、多品种、精度高、工艺复杂、

品质要求高等特点。近年来，基于半导体市场需求旺盛和国

产替代趋势加速，半导体零部件的发展空间较大。公司经过

多年技术积累和产业应用，有强大的金属加工、表面处理能

力和客户关系，能够充分利用技术、服务、市场等优势积极

开拓半导体零部件市场。 

2、公司精密零部件的种类有哪些？ 

回复：公司精密零部件种类繁多，根据应用客户可以分

为两大类，一类应用于芯片生产设备制造厂商，包括工艺零

部件和腔体等；另一类则是应用于集成电路制造企业的晶圆

制造过程中的关键工艺零部件。公司零部件产品以金属、陶

瓷类为主。 

3、公司如何看待靶材产品未来在客户端的供应份额？ 

回复：目前，全球新冠肺炎疫情反复爆发，国际物流运

输受到相应的影响，公司密切关注疫情的发展情况，在做好

疫情防控的同时，通过精细化管理，严守产品交期，把握发

展机遇，积极承接市场订单，扩大生产规模，公司认为未来

有望在海外市场取得更大的市场份额。同时，国内客户目前

正在大力扩建生产线，公司对于未来国内市场的发展前景也

持有较大的期待。 

4、公司零部件业务的中长期规划如何？ 

回复：公司已经布局零部件市场，在多地建设零部件生

产基地，努力扩大生产规模，提升生产效率，并将充分利用

技术、服务、市场等优势积极拓展新客户。 
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5、公司认为进入零部件市场的难点体现在哪方面？ 

回复：半导体零部件产业有着技术密集、精度和可靠性

要求较高、多学科交叉融合、对复合型技术人才要求高等特

点。我们认为进入零部件市场有四大壁垒：（1）零部件制造

所需高精度设备的采购；（2）对零部件所用原材料的理解和

处理；（3）与半导体零部件品质要求相匹配的加工工艺；（4）

需要引入并培育优秀的零部件制造人才。未来，公司将继续

坚定发展理念，对标战略发展规划，努力成为优秀的半导体

零部件供应商。 

附件清单（如有） 无 

日期 2022 年 2 月 10 日 


